Kim Leidenius

Palveluja elektroniikan suunnittelijalle

Lisavoimaa kehitykseen

Elektroniikan tuotekehi-
tykseen on asiantuntija-
apua tarjolla runsaasti.
Ongelmien kanssa ei
tarvitse painia yksin. Ko-
kosimme listaan uudem:-
pia seka heikommin tun-
nettuja tutkimuspalvelu-
ja, joiden uskomme ole-
van elektroniikan suun-
nittelijalle hyddyksi.

jalkeen edetéa palveluiden

varassa suunnittelussa,
suunnitelman varmennuksessa,
prototypoinnissa, vamistuksen
suunnittelussa, virheiden ar-
vioinnissa ja lopulta hyvaksyn-
nassa.

Yleisesti tiedossa olevat pal-
velut olemme jétténeet pois. Jos
jotain palvelua ei jonkin laitok-
sen kohdalla ole mainittu, se e
suinkaan tarkoita sita, etta pal-
veluaei ole endgétarjolla

Tuotekehityks&ssé voi idean

Keraamiteollisuudelle
oma jarjesto

Cll eli Ceramic Interconnect
Initiative on jarjestd, johon kuu-
luu suuri joukko LTCC-massa-
vamistajia, materiaalitoimitta-
jia sekd OEM-yrityksia mm. te-
lekommunikaation ja autoteolli-
suuden piiristd. Tavoitteena on
edistéa keraamiteknologian ke-
hitysté ja koulutusta.

Lisitietoja 16ytyy IMAPSIn
kotisivulta osoitteesta

WWw.imaps.org

Ymparistomyotaista
tuotesuunnittelua

Y mpéristéteknol ogiakeskus
Neopoli Oy:n erddna tehtava-
kenttdna on edistéd ja koordi-
noida hankkeita, jotka toteutta-
vat uusien, ympéristoéa vahem-
méan kuormittavien tuotteiden
suunnittelua. Hankkei ssa ympé-
lun periaatteena on ekotehok-
kuus.  Tuotesuunnittelijoiden
kanssa yhdessé etsitéén vaihto-
ehdot, jotka pienentavét tarvitta-
via materiaalivirtoja ja tuottees-

sa kaytettévien haitallisten ai-
neiden mééréd. Hankkeissa kes-
kitytéén tuotesuunnittelijan ase-
maan elinkaariketjussa ja |ahto-
kohtana pidetéén tuotesuunnit-
telussa kaytettavan tiedon help-
pokayttdisyytta.

Lisétietoja: Neopoli Oy, puh.
(03) 8114 200, sahkoposti neo-
poli.lahti @neopoli fi

Ohutkalvoilla
kestavyytta

Neolab on Neopoli Oy:n tuote-
kehityslaboratorio, jossa kaytet-
tavA AL-CVD €li Atomic Layer
Chemical Vapour Deposition
ohutkalvomenetelma on 1970-
luvulla Suomessa kehitetty ke-
miallinen ohutkalvojen valmis-
tusmenetelm&  Ohutkalvolla
voidaan parantaa esimerkiksi
tuotteen  kulutuskestéavyytta,
korroosionkestévyyttatai suoja-
ta muutoin kappaleita ulkoisilta
olosuhteilta.  Puolijohdeteolli-
suuden tarpeisiin on kehitetty
korkealaatuisia johtavia ja eris-
tévid ohutkalvoja. AL-CVD-
menetelma soveltuu hyvin erit-
téin pienten ja erikoisenmuo-
toisten kappal e den pinnoittami-
seen, koska sillé voidaan tuottaa
kappaleen pinnanmuotoja nou-
dattavia, tiiviita ja tiheita ohut-
kalvoja.

Lisétietoja: Neopoli Oy, puh.

(03) 8114 200, sahkoposti neo-
poli.lahti @neopoli fi

Uudentyyppinen
rasitustesti

VTT Automaatiossa on otettu
kaytt6bn uudentyyppinen tuot-
teiden ja niiden kuljetuspak-
kausten rasitustesti. Nyt voidaan
yhtdaikaisesti simuloida |ampo-
tilan ja mekaanisen rasituksen
aiheuttamia vaikutuksia.

Useat uudet, kansainvéisille
markkinoille tarkoitetut tuotteet
joutuvat valmistgjan huonosti
tuntemiin kayttdolosuhteisiin ja
kestdmaan pitkia kuljetuksia en-
nen kayttdonottoa. Tuotteiden
sietokyky ympaéristéolosuhtei-
den rasituksille on perinteisesti
varmistettu erillisilla ilmastolli-
silla ja mekaanisilla testeilla
Talléin e ole voitu tutkia ja ar-
vioida naiden rasitusten yhtaai-
kaista vaikutusta tuotteeseen.

VTT on ottanut kayttéon uu-
den, nopean lampovaihtel ukaa-
pin, joka on asennettavissa suo-
raan téristimen pééle. Téten
tuote voidaan altistaa yhtdaikai-
selle |ampo- ja térindrasituksel -
le.

Y hdistetyn testin avulla voi-
daan jo tuotekehitysvaiheessa
varmistaa, etté tuotteeseen vali-
tut materiaalit ja suunnitellut ra-
kenteet sietdvat nopeita lampo-

tilavaihteluja sekd suuria me-
kaanisia rasituksia. Testaus-
menetelmalla voidaan myds si-
mul oida tuotteen kuljetuksen ai-
kaisiaympéristorasituksiajatut-
kia kuljetuspakkauksen suojaus-
ominaisuuksia.

Lisétietoja: Olavi Nevaainen,
VTT Automaatio, puh. (09) 456
5642.

Komponenttien tietojen
hallinta verkottuneessa
ymparistdssa
Tietotekniikan tuomat uudet
tyovélineet ovat muuttaneet toi-
mintaympériston kohti hajautet-
tua suunnittelua ja valmistusta.
Toimitusketjut muuntuvat ver-
kostoiksi, joissa tarvittavan tie-
don kompleksisuus kasvaa kiih-
tyvéla vauhdilla. Standardoitu
ulkoinen tietovarasto ratkaisee
monta ongelmaa insingoritiedon
jakamisessa verkostoon.
Nykyisin elektroniikan kom-
ponenttien tiedot on haettava
kunkin valmistajan ja jakelijan
kotisivuilta, joka merkitsee aina
uuden kayttdliittyman opettele-
mista. Liséksi jokaisellavamis-
tgjalla komponenttien paramet-
rit janiiden luokittelu on oman-
laisensa. Komponenttitiedon si-
sdisen ja ulkoisen halinnan se-
k& haun yhdistéminen samaan
jérjestelmaén yhden kayttoliitty-
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Mikromoduuleja

VTT Elektroniikka Oulu, puh. (08) 551 2111 www.ele.vit.fi
Liitosalustoja ankariin olosuhteisiin

VTT Elektroniikka Oulu, puh. (08) 551 2111 www.ele.vtt.fi
Flip chip -protosarja

VTT Elektroniikka Oulu, puh. (08) 551 2111 www.ele.vit.fi

ASIC-piirien smulointi

Synopsys Finland Oy, Smartech
Gigahertsiluokan piireja jatestausta
TKK Piiritekniikan |aboratorio
Testausjatarkastus

Tampere, puh. (03) 316 5460 www.smartech fi

Espoo, puh. (09) 451 2271 www.ecdl.hut.fi

TKK Elektroniikan valmistustekniikka Helsinki, puh. (09) 4511 www.ept.hut.fi
Piensarjatuotanto
TKK Elektroniikan valmistustekniikka Helsinki, puh. (09) 4511 www.ept.hut.fi

Prototyyppeja
TKK Protokeskus (mekaniikka)

TKK Protokeskus (piirilevyt )
Virtuaaliprototypointi
VTT Elektroniikkaja Oulun yliopisto

Espoo, puh.: (09) 451 2224
Espoo, puh.: (09) 450 2221

www.hut.fi/Y ksikot/Sahko/protoke.html
www.hut.fi/Y ksikot/Sahko/protoke.html

Oulu, puh. (08) 553 1011 www.hci.oulu.fifvirve/

Komponenttien valmistuslinja
TKK Piiritekniikan laboratorio
Komponenttien sateilytysasema
Jyvéaskylan Y O Kiihdytinlaboratorio
Telelaitteiden testit

HPY Oyj, Testauslaboratorio

EM C-testaus

FIMKO Oy

EMCEC Oy

VTT Automaatio, EMC-L aboratorio
TA Center

Turun Ammattikorkeakoulu

L ahden Ammattikorkeakoulu
Sertifikaatit ja CE-merkinta
FIMKO Oy

Telehallintokeskus

man taakse antaa komponent-
tien kéyttdjille uuden tehokkaan
tydvalineen.

Eras kiinnostavimpia projek-
tikokonaisuuksia on GEN —
Global Engineering Network,
jossa kehitetéan jarjestelmia
“insindoritiedon”  hakemiseen
yhdenmukaisessa |nternet-ym-
paristéssa. Suomen toiminnasta
loytyy lisétietoa osoitteesta
www.gen.tut.fi.

Elektroniikan
ymparistdtietoa
Internetista

Y mpéristokysymykset ovat
nousseet 90-luvulla esiin myds
sahko- jaelektroniikkateol lisuu-
den haasteina. Y mpéristomyo-
téisiin toimintatapoihin ohjaavat
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Espoo, puh.(09) 451 2321

www.ecdl.hut.fi

Jyvaskyld, puh (014) 260 2350 www.phys.jyu.fi
Helsinki, puh. (09) 6061 www.rc.hpy.fi/ltl/
testauslab.htm
Helsinki, puh. (09) 6963 261  www.fimko.fi
Espoo, puh. 02040 66320 www.emcec.fi
Espoo, puh. (09) 4561 www.vtt.fi
Salo, puh. 010 5051
Turku, puh. 0105 535 702 www.turkuamk.fi
Lahti, puh. (03) 828 3033 www.|pt.fi
Helsinki, puh.: (09) 696 361  www.fimko.fi
Helsinki, puh. (09) 696 6494  www.thk fi

L] 1 . |rIJ .\.
lainsdadantd seké asiakkaiden,
kuluttgjien ja muiden sidosryh-
mien vaatimukset. Systeemi- ja
tuotesuunnittelijoiden rooli ko-
rostuu tuotteen koko elinkaaren
— raakaraineista kierrétykseen
— haitallisten ympéristovaiku-
tusten vahentamisessa.

Sahko- ja elektroniikkatuot-
teiden ympéristokysymyksié on
kéasitelty useissa erillisissé tutki-
muksissa ja kehityshankkeissa.
Niiden tulokset varsin harvoin
ovat padtyneet aktiiviseen kayt-
toon teollisuudessa. Yksityis-
kohtaisten ympéristémyotéisten
suunnitteluohjeiden laatiminen
on osoittautunut vaikeaksi.

DFEE-projektissa (Design for
Environment in Electronics)
paadyttiin rakentamaan sadhko-

Mikroelektroniikan labora-
toriossa on komponenttien
valmistukseen tarvittavat
puhdastilat.

jaelektroniikkateollisuuden ym-
telun tueksi Internet-palvelu
ELVI. Tavoitteena on pidetty
tietojen helppoa taydennetta-
vyyttd ja péivitettavyytta.
ELVI:n sisdltd on ryhmitelty
viiteen pédteemaan ja alatee
moihin.

- Lait ja markkinat: lait, ympé&-
ristéjohtaminen, ympéristémer-
kit, ympéristoselosteet, muut
standardit ja ohjeistot, markki-
noiden vaatimukset

- Vamistus. materiaalit, kom-
ponentit, val mistusmenetel mét

(DFE), kierrétysmydtéinen
suunnittelu (DFR), ohjelmatyo-
kalut
- Kierrétys. esimerkkeja mate-
riaalien kierrdtyksesta
- Tietoldhteet: tutkimushank-
keet, kirjalisuus, tietokannat,
asiantuntijat, www-linkit.
Sivut aukeavat ensi vuoden
alussa. Lisdtietoja |6ytyy osoit-
teesta www.machina.hut.fi/dfee/
SETin ympéristbopas on
osoitteessa  www.electroind. fi
[Finwww/Tiedotteet/ymparis-
toopas.htm. °



